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Abstract (en)
The packaging for sliced food with an essentially rectangular surface, in particular for sliced cheese, consists of a film (1) which is wrapped in the
form of a flat tube around the food (9) to be packed and completely encloses the latter, the two longitudinally axial edge zones of the film overlapping
and being interconnected by means of a heat-seal layer (4) on the film. The heat-seal layer (4) extends in a strip-like manner close and parallel to
an edge (12) of the film and consists essentially of a heat-sealable olefin copolymer. The film is possibly printed outside the heat-seal layer. In a
perferred embodiment, the packaging exterior has a coating (13) made of an organosilicon compound, preferably a polydialkylsiloxane. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Verpackung für scheibenförmige Lebensmittel mit im wesentlichen rechteckiger Fläche, insbesondere für Käsescheiben, besteht aus einer
Folie (1), die um das zu verpackende Lebensmittel (9) in Form eines flachliegenden Schlauchs gewickelt ist und dieses vollständig einschließt,
wobei die beiden längsaxialen Randzonen der Folie sich überlappen und durch eine Heißsiegelschicht (4) auf der Folie miteinander verbunden
sind. Die Heißsiegelschicht (4) erstreckt sich streifenförmig in der Nähe und parallel zu einem Rand (12) der Folie und besteht im wesentlichen aus
heißsiegelfähigem Olefinmischpolymerisat. Die Folie ist außerhalb der Heißsiegelschicht gegebenenfalls bedruckt. In bevorzugter Ausführungsform
weist die Verpackungsaußenseite eine Beschichtung (13) aus einer siliziumorganischen Verbindung, vorzugsweise aus einem Polydialkylsiloxan,
auf.
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